
作为面向未来的一项前沿技术，超导是当

今世界科研最前沿、应用潜力最大的领域之一。

据《科技日报》9月 2日报道，中国科学院

理化技术研究所科研团队成功研制出高温超

导 带 材 新 型“ 骨 架 ”—— 铁 基 合 金 基 带

（DW01）。用该基带制备的超导带材关键性能

指标显著优于传统哈氏合金基带产品，标志着

我国在实现高温超导带材核心材料自主可控

上迈出重要一步。

高温超导带材是一种能在大电流、强磁

场下几乎无电阻导电的先进材料，主要用在

可控核聚变、超导电力、超导加速器等领域。

它看起来像一条薄薄的金属带，但其实里面

一层层叠了好几样东西，真正导电的超导层

非常薄，底下必须有一个结实耐用的“底座”，

也就是基带。这个基带就像人体的骨架，得

能扛得住弯折、拉伸和温度剧烈变化，否则没

法应用。

针对这一难题，中国科学院理化技术研究

所科研团队，联合首钢技术研究院和北京北冶

新材料公司，从铁基合金入手，用三年多时间研

发出DW01基带，主要成分是常见的铁，原材料

成本仅为哈氏合金基带的1/4。
此外，DW01基带的磁性能和电阻性能也

优于哈氏合金基带，有助于降低使用中的能量

损耗。团队已经围绕DW01基带的成分和制作

方法申请了6项发明专利。目前，DW01基带的

厚度精度、表面质量等关键指标都已达到供货

标准，可以满足工业化生产要求。

业内专家认为，DW01基带不仅为高温超

导带材的国产化开辟了新路径，更以优异的性

能和显著的成本优势，为我国抢占全球超导产

业竞争制高点提供了有力支撑。

超导材料，是一类在满足特定低温、磁场、

电流条件下，能够同时呈现零电阻效应、完全

抗磁性和量子隧穿效应的宏观量子材料，可广

泛应用于大科学装置、可控核聚变、超导电力

系统、高端医疗装备、超导工业装备、量子信

息、航空航天等战略领域。

证券时报·数据宝统计，截至 9 月 3 日收

盘，今年以来超导概念股平均小幅下跌 0.3%。

6只概念股逆势上涨超50%，分别为冰轮环境、

中天科技、汉缆股份、法尔胜、东方钽业、永鼎

股份。冰轮环境年内累计涨幅 111.12%，排在

首位。公司 2026年上半年实现净利润 3.11亿

元，同比增长17.01%。

2026 年上半年净利润同比增长的超导

概念股有 13 只，中孚实业、综艺股份、宝胜

股份、永鼎股份、中天科技净利润增速均超

过 50%。中孚实业 2026 年上半年实现净利

润 18.81 亿元，同比增长 165.84%，净利润增

速居首。

上述 13 只业绩增长的超导概念股中，截

至 9月 3日收盘，4只个股滚动市盈率低于 30倍，分别为中孚

实业、金杯电工、沃尔核材、精达股份。
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2026年以来，A股 IPO市场持续扩容

提质，服务实体经济、赋能科创产业的核

心功能持续凸显。证券时报·数据宝统

计，截至 8月 31日，A股年内 IPO上市企

业 102家，同比增长 52.24%；累计募资总

额 1902.62 亿 元 ，同 比 增 长 189.98% 。

2026年前 8个月的 IPO上市企业数量较

2025年全年仅少 14家，而募资规模已大

幅超越 2025 年全年 1317.71 亿元的总

额。A 股 IPO 市场呈现出“数量稳步增

长、规模大幅跃升、结构持续优化”的良

好发展态势。

前八月A股IPO募资额远超去年全年
硬科技引领市场结构性升级
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近期，国内氩气市场走出一轮暴涨行

情。自今年5月启动上行后，7—8月价格

加速拉升，部分区域单日涨幅显著。百川

盈孚数据显示，截至9月3日，氩气价格报

2580元/吨，相比 5月初的 720元/吨，在 4
个月时间里涨幅超过258%。

8月26日，唐山中邦氩气报价单日上

涨 42.86%，一个月价格直接翻倍。公开

信息显示，8月末，山东、浙江等地区氩气

主流成交价集中在2600元/吨—2800元/吨，

华东、华南工业集中区域货源紧张。

氩气为稀有气体，主要通过空气低温

精馏法生产，在传统工业、新能源、半导体

领域广泛使用。

其第一大用途为氩弧焊核心保护气，

广泛用于钢结构、压力容器、船舶、工程机

械、轨道交通车体、新能源汽车铝制部件

焊接。氩气也是一种电子特气，在半导体

加工领域有广泛应用，包括在晶体生长和

退火工艺中充当保护气。

从下游需求来看，传统焊接、钢铁领

域是氩气需求的基本盘，而AI算力、存储

芯片迭代，正在给电子气体带来乘数效应

级别的需求增量。

机构分析指出，2026年AI相关芯片产

业持续高景气，算力芯片、HBM（高带宽内

存）持续扩产，不仅晶圆投片量提升，多层

堆叠先进工艺还推高单位晶圆耗气量，直

接拉动电子级氩气等大宗气体消耗上行。

供应端方面，由于氩气无法单独扩产，

产量受制于空气分离设备开工率。部分地

区主力企业装置检修、持续高温导致设备

降负运行，液氩商品产出明显收缩。同时，

国际原油价格上行带动配套石化类分离装

置主动降负，同步压减开工负荷，多重因素

叠加直接放大了区域货源的紧缺格局。

唐山中邦为郴电国际控股子公司（持

股 50.5%），其工业气体产能为 10.8亿立

方米/年。侨源股份在互动平台表示，公

司生产高纯氮气、高纯氩气等特种气体产

品。杭氧股份在互动平台表示，公司气体

产品包括氧气、氮气、氩气等。

A股中，工业气体概念股有15只。受

氦气、六氟化钨等涨价影响，多只工业气

体概念股年内股价大涨。中船特气年内

股价涨幅超 470%，中巨芯-U、华特气体、

广钢气体等股价翻番。

多只工业气体概念股上半年业绩大

幅增长。上半年净利润，蜀道装备同比增

长超235%，广钢气体同比增长超117%。

此外，今年以来，有 10只工业气体概

念股获机构调研，其中华特气体、金宏气

体、中船特气、广钢气体获百家以上机构

调研。

氩气价格4个月涨幅超258%
工业气体板块景气上行
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今年 A 股 IPO 市场令人瞩目的是募

资总额的大幅增长，前 8 个月募资总额

1902.62 亿元，大幅超越 2025 年全年，同

比增长 189.98%。 IPO 上市数量只增长

五成，募资总额却增长近两倍，这组数据

充分表明 IPO 市场结构性分化，呈现大

型硬核科技项目集中落地、资本市场精

准赋能新质生产力的鲜明特征，A 股投

融资结构进一步向战略性新兴产业倾斜。

大型项目集中上市是首要驱动力。

前 8个月 IPO 募资总额前五的企业分别

是长鑫科技、华润新能源、惠科股份、宇

树科技-W和盛合晶微，募资金额均突破

50 亿元，依次为 666.07 亿元、245 亿元、

84.93亿元、60.99亿元、50.28亿元，合计募

资总额1107.27亿元，占到全部 IPO募资总

额58.2%。

此外，是资本对于硬核科技赛道的大

力押注。以申万一级行业划分，前 8个月

半导体行业 IPO企业仅11家，但募资总额

却高达 815.42亿元，占到全部 IPO募资总

额 42.86%。A股每募集 100元资金，就有

近43元流向半导体行业。

资金对于特定行业的高度集中，既反

映了政策对于“新质生产力”和“卡脖子”

技术攻关的定向倾斜与支持，同时也体现

了当前中国产业升级的核心叙事逻辑

——加快国产替代与自主创新。

年内大型硬科技项目集中上市
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前 8个月 IPO募资的地域分布，呈现

出打破传统经济大省的固有格局。

安徽以 6家上市企业、募资 722.79亿

元的成绩，超越广东、江苏等经济大省，登

顶 IPO募资额榜首。而这一成绩的取得，

核心得益于长鑫科技单笔 666.07亿元的

超大规模募资。这标志着投融资市场的

深层变化：区域资本化竞争已从传统制造

业的“数量比拼”，转向对硬科技产业链

“超前押注”能力的较量。

广东以15家上市企业、472.52亿元募

资额排名第二；浙江以 23 家上市企业、

206.29亿元募资额排名第三。同时，浙江

也是年内 IPO数量最多的省份，延续了民

营经济大省在企业孵化方面的传统优

势。相较之下，北京和上海在募资额排名

中分别位列第7位和第11位。

上市板块之间的结构性分化同样明

显。前8个月，IPO数量最多的是北交所，共

计53家企业上市，占比51.96%；而募资额

最多的是科创板——17家企业合计募资

975.33亿元，单家平均募资57.37亿元，约为

北交所单家募资均额（3.42亿元）的16.8倍；

沪深主板18家企业IPO，募资588.13亿元。

北交所承担“量”的职能，为中小创新

企业提供上市通道；科创板承担“质”的职

能，为硬科技巨头的资本扩张提供舞台；

沪深主板则承担“稳”的职能，为大型蓝筹

企业持续融资与产业整合提供主阵地。

三者定位清晰、互不替代，共同构成当前

IPO市场“量—质—稳”三维互补的多层

次架构。

上市板块与地域格局重构
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IPO募资的提质扩容，为一级市场股

权投资机构带来了常态化退出渠道。近

年来，聚焦半导体、AI和人形机器人等热

门赛道的VC（风险投资）和PE（私募股权

投资）资金，伴随优质科创企业密集上市，

投资退出渠道日益畅通。

但硬币的另一面同样不容忽视。这

些在一级市场被资本竞相追逐，不断推高

估值的科技公司，登陆二级市场后，需接

受公开市场的理性定价与检验，部分新兴

赛道个股在上市后短期内股价的大幅波

动，体现出一二级市场估值逻辑的差异化

特征。如何弥合一级估值逻辑与二级定

价逻辑之间的天然落差，是市场、科技公

司和投资者都需要去考虑的问题。

与此同时，半导体行业 42.86%的募

资集中度，也对行业良性有序发展提出新

要求。如何避免企业的重复建设、估值泡

沫和产能过剩等问题？8月28日，国家发

展改革委表示，发展机器人产业要防止盲

目跟风、一哄而上。这一警示，在半导体、

AI等热门领域同样适用。

提质扩容需强化风险防控


